
구리 폼
품목 번호: BC-25

소개

동폼은 열전도율이 좋아 모터/전기제품 및 전자부품의
열전도 및 방열에 널리 사용될 수 있습니다.
자세히 알아보기

구멍: 0.1mm-10mm(5-130ppi)

다공성: 50%-98%

스루홀 비율: ≥98%

구멍의 수(인치): 110(110PPI)

부피 밀도: 0.1-0.8g/cm3

표면 밀도 G/M²: 280-3000(±30-200)

두께(MM): 0.1~40(0.05~1.0)

구멍 PPI의 수: 13~1300(±5~10)

길이/너비/두께 치수(MM): 70≤length 및 width
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